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摘要(译)

本公开提供了一种封装方法，显示面板和显示装置。所述封装方法包
括：在OLED阵列基板的封装区域或封装盖板上形成玻璃胶，将封装盖板
与OLED阵列基板对齐，然后从封装盖板的远离OLED阵列基板将激光施
加到所述玻璃粘合剂上以烧结所述玻璃粘合剂，其中所述封装方法进一
步包括在所述封装盖板上形成阻挡层，所述阻挡层被配置为阻挡所述激
光器照射所述OLED阵列上的OLED器件当激光照射玻璃粘合剂时基材。
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